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RAPID-FLOOR Dehnungsfugenprofil DFP

Zur Vermeidung von temperaturbedingtem Ausdehnen und trocknungsbedingtem Schrumpfen
des Estrichs.

Anwendungsbereiche: Technische Daten:

einsetzbar bei: » Dicke 10 mm

= FlieBestrichen

= Heizestrichen » H6he 80 mm

» LAdnge 2000 mm
Produkteigenschaften:
» FuBbreite 40 mm

= mit selbstklebendem FuB

= bleibt standfest, auch bei langen Fugen

= hohe Stabilitat Verarbeitung:

= einfache Handhabung

= leicht zu schneiden = SelbstklebefuB des plano angelieferten

= nimmt keine Feuchtigkeit auf RAPID-FLOOR Dehnungsfugenprofil DFP zu

= Vermeidung von temperaturbedingten beiden Seiten abspreizen, die Schutzfolie
Ausdehnungen entfernen und auf den Untergrund dricken.

= Vermeidung von frocknungsbedingten = FUr RohrdurchfUhrungen vorher mit einem
Schrumpfungen Cutter oder einer Spezialzange die

= Spezialldsung fur Heizestriche enfsprechenden Aussparungen

ausschneiden.

Ausgangsmaterial:

= stabiles Polypropylen-Hohlkammerprofil mit Bitte beachten Sie dieses technische Merkblatt.
elastischem, geschlossenzelligem PE- In Zweifelsfallen empfehlen wir, weitere

Herstellerinformationen einzuholen.

Schaumkern

Lieferform:

= 30 StUck/Karton (60 Ifm/Karton)
= 20 Karton/Palette

Lagerung:

= in der Originalverpackung an einem
frockenen Ort
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